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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – IV-EXAMINATION – WINTER 2015 

 

Subject Code: 3345801 Date:   17/12/2015 

Subject Name: Advance Image Carrier 

Time: 02:30 PM TO 5:00 PM Total Marks: 70 
 

Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Describe about Pyramid Cell Structure.  

 ૧. પપર મીડ સેલ સ્ટ્રકચરન ુવણણન કરો.  

 2. Explain about Cell Alignment.  

 ૨. સેલ અલ ઇન્મેન્ટ પવષે સમજાવો.   

 3. What is Variable Cell Size?   

 ૩. વેરીએબલ સેલ સ ઇઝ એટલે શ?ુ   

 4. Explain about Copper Hardness.  

 ૪. કોપર હ ડણનેસ પવષે સમજાવો.  

 5. Describe about Matrix Mould.  

 ૫. મેરીક્ષ મોલ્ડ પવષે વણણન કરો.  

 6. Explain about De-chroming Process.  

 ૬. ડી-ક્રોમીંગ પ્રોસેસ સમજાવો.  

 7. List main types of Cylinder bases.   

 ૭. પવપવધ પ્રક રન  પસલીન્ડર બેઝની ય દી બન વો.   

 8. Describe Degreasing process with its requirements.  

 ૮. ડીગ્રીઝીંગની પ્રક્રક્રય  પવષ ેતેની જરૂરીય ત સ થે વણ ણવો.   

 9. Describe relation between Dot size and Cell size.   

 ૯. ડોટ સ ઇઝ અને સેલ સ ઇઝ વચ્ચેનો સાંબાંધ વણ ણવો.   

 10. Describe about Copper polishing.   

 ૧૦. કોપર પોલીશીંગ પવષે વણણન કરો.  

    
Q.2 (a) Explain procedure of making gravure cylinder base? 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ગ્રેવ્યોર સીલીન્ડર બેઝ બન વવ ની પ્રક્રક્રય  સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write down steps of making gravure cylinder. 03 

 (અ) ગ્રેવ્યોર સીલીન્ડર બન વવ ન  પવપવધ સ્ટ્ટેપ લખો. ૦૩ 

 (b) Write disadvantages of Rubber molded plate. 03 

 (બ) રબર મોલ્ડેડ પ્લેટન  ગેરફ યદ  લખો.  ૦૩ 
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  OR  

 (b) Describe workflow of Computer to film with neat sketch.  03 

 (બ) કોમ્પપ્યટુર ટ ૂક્રફલ્મનો વકણ ફલો આકૃપતની મદદથી સમજાવો.  ૦૩ 

 (c) Explain any four difficulties with Causes and Remedies of Flexo Plate. 04 

 (ક) ફલેક્ષો પ્લેટ દ્દ ર  ઉદભવતી કોઇપણ ચ ર ખ મી તને  ક રણો અને ઉપ યો 
સ થે સમજાવો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Describe about Plus Correction and Minus Correction. 04 

 (ક) પ્લસ કરેકશન અને મ ઇનસ કરેકશન પવષે વણણન કરો.  ૦૪ 

 (d) Explain about Copper Correction. 04 

 (ડ) કોપર કરેકશન પવષે સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain about working principal of External Image Setter. 04 

 (ડ) એક્સટનણલ ઇમેજસેટરનો ક યણ કરવ નો પસદ્ ાંત સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) Write down advantages of Digital Cylinder Engraving Process. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ક્રડઝીટલ સીલીન્ડર એન્ગ્રેવીંગ પદ્પતન  ફ યદ ઓ લખો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain principle of Electroplating. 03 

 (અ) ઇલેકરોપ્લેટીંગનો પસદ્ ાંત સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain about Laser Ablation Process. 03 

 (બ) લેસર એબલેશન પદ્પત પવષે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) What is CTCP? Explain advantages of CTCP. 03 

 (બ) સી.ટી.સી.પી. એટલે શુાં ? સી.ટી.સી.પી. ન  ફ યદ ઓ પવષે સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Explain Gravure Cylinder Wells with the help of diagram. 04 

 (ક) ગ્રેવ્યોર પસલીન્ડર ઉપરન  વેલ્સ (છબીન  ખ ડ ) પવષે સમજાવો. ૦૪ 
  OR  

 (c) Explain working principle of Flat – bed Plate type Computer To Plate system. 04 

 (ક) ફ્લેટ બેડ પ્લેટ પ્રક રન  કમ્પપ્યટુર ટુ પ્લેટ પદ્પતનો ક યણ કરવ નો  પસદ્ ાંત 
સમજાવો.  

૦૪ 

 (d) What is Photo polymer? Explain Advantages of Photo polymer used as an 

Image Area. 
04 

 (ડ) ફોટોપોલીમર એટલે શુાં? ઇમેજ એક્રરય  તરીકે ઉપયોગી ફોટોપોલીમરન  
ફ યદ ઓ સમજાવો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) Explain working steps of Direct Transfer type Gravure Cylinder preparation 

process 
04 

 (ડ) ડ યરેક્ટ ર ન્સફર પ્રક રની ગે્રવ્યોર પસલલન્ડર તૈય ર કરવ ની પદ્પતન ાં પવપવધ  
તબક્ક ઓ સમજાવો. 

૦૪ 

    
Q.4 (a) Write processing steps of Water Soluble Photo sensitive Resin plate. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) પ ણીમ ાં દ્ર વ્ય ફોટો સેન્સીટીવ રેઝીનવ ળી પ્લેટ તૈય ર કરવ  મ ટેની 
પ્રક્રક્રય ન  તબક્ક ઓ લખો. 

૦૩ 

  OR  
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 (a) Explain steps of Electromechanical type Gravure cylinder preparation 

process. 
03 

 (અ) ઇલેક્રો મીકેનીકલ પ્રક રની ગે્રવ્યોર પસલલન્ડર બન વવ ની પદ્પતન  પવપવધ  
તબક્ક ઓ સમજાવો. 

૦૩ 

 (b) Differentiate between Rubber Plate and Sheet Photopolymer Plate. 04 

 (બ) રબર પ્લેટ અને શીટ ફોટોપોલીમર પ્લેટ વચ્ચે તફ વત આપો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) Differentiate between CTP and CTCP. 04 

 (બ) CTP અને CTCP વચ્ચેનો તફ વત આપો. ૦૪ 

 (c) Explain steps of making Liquid Photopolymer Flexographic Plate. 07 

 (ક) લીકવીડ ફોટોપોલીમર ફલેક્ષો પ્લેટ બન વવ ની પદ્પત પવપવધ તબક્ક ઓ 
સમજાવો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Write down Advantages and Disadvantages of Auto Plate Processor. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ઓટો પ્લેટ પ્રોસેસરન  પવપવધ લ ભ અને ગેરલ ભ લખો. ૦૪ 

 (b) List down Materials used for Gravure Cylinder Preparation. Why Chrome 

Layer is used in Gravure Cylinder Preparation. 
04 

 (બ) ગ્રેવ્યોર સીલીન્ડર બન વવ  મ ટે વપર તી ધ તઓુની ય દી બન વો. ક્રોમ 
ધ તનુો ઉપયોગ શ  મ ટે ગે્રવ્યોર સીલીન્ડર બન વવ  મ ટે થ ય છે?  

૦૪ 

 (c) What is CTP? Explain advantages of CTP. 03 

 (ક) CTP એટલે શુાં? CTP ન  ફ યદ ઓ સમજાવો. ૦૩ 

 (d) Explain any three difficulties with Causes and Remedies of Gravure 

Cylinder. 
03 

 (ડ) ગ્રેવ્યોર સીલીન્ડર દ્દ ર  ઉદભવતી કોઇપણ ત્રણ ખ મી તેન  ક રણો અને ઉપ યો 
સ થે સમજાવો. 

૦૩ 

 

************ 

 


